
高放熱
アルミベースプリント配線板

■高放熱タイプ（１０Ｗ/ｍＫ）
＜層構成＞
基 材…ＡＣ－７２１０

               (利昌工業㈱製)

銅  箔…３５,７０,１０５μｍ
絶縁層…１２０μｍ
ア ル ミ…１．０，１．５，２．０ｍｍ
（Ａ５０５２）

■中放熱タイプ（５Ｗ/ｍＫ）
＜層構成＞
基 材…ＡＣ－７２００ＴＹ

               (利昌工業ト㈱製)

銅  箔…３５,７０μｍ
絶縁層…１２０μｍ
ア ル ミ…１．０，１．５，２．０ｍｍ
（Ａ５０５２）

株式会社ちの技研

導体

ＡＬベース

絶縁層

項目 条件 単位
実測値

ＡＣ－７２１０ ＡＣ－７２００ＴＹ

熱伝導率 ＬＦ法 Ｗ／ｍＫ １０ ５

絶縁破壊電圧 ＤＣ ＫＶ ＞１０．０ ＞１０．０

絶縁破壊電圧 ＡＣ ＫＶ ５．１ ５．５～６．０

ガラス転移温度 ＴＭＡ法 ℃ ２７０ ２００

熱膨張係数
Ｚ＜Ｔｇ Ｐｐｍ／℃ １４ ６

Ｚ＞Ｔｇ Ｐｐｍ／℃ ３１ ３６

誘電率 １ＭＨｚ － ６．４ ４．７７

誘電正接 １ＭＨｚ － ０．００９ ０．０１３５

難燃性 ＵＬ９４Ｖ － ９４Ｖ－０ ９４Ｖ－０

耐トラッキング性 ＩＥＣ法 Ｖ ６００ ６００

ＡＬベース片面プリント配線板
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